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CINDAS Microelectronics Packaging Materi-
als Database'de (Mikrolektronikler Paketleme
Yeritabani)

MPMD, mikroelektronikler paketleme materyallerin
termal, mekanik, elektriksel ve fiziksel nitelikleri
hakkinda veri iceren arama, gbzatma yapilabilen
online veritabanmidir. MPMD veritaban 1,112’den fazla
materyal, 424’dan fazla nitelik ve yaklasik 24,940 veri
egrisi igerir.

MPMD Semiconductor Research Corporation

(SRC) sponsorlugu ile gelistirilmistir. Bu arastirma
programinin sonuglar1 daha once sadece SRC {iyel-
erine aciktl. Artik tiim diinyada miihendislerin ve
bilim adamlarinin erisimine agik.

Microelectronics Packaging Materials
Database'de (Mikrolektronikler Paketleme

Yeritabani) aramavegozatma @@

Materyal Grubu

(Yapiskanlar, Seramik, Dolgusuz epoksi, yariiletken,
vb.)

Materyal Ad:

(Glimiis dolgulu epoksi, Demir Aliiminitler, Ara
metalikler, Germanyum, vb.)

Nitelik Grubu

(Elektriksel, Mekanik, Termofiziksel, Optik, vb.)
Nitelik Ad1

(Dielektrik sabiti, Kagak Kond{iktans, Esneklik
katsayisi, vb.)

Erisim

CINDAS veritabanlarinin fiyatlar1 lokasyon sayisina
ve her lokasyondaki potansiyel kullanici sayisina
baglhidir. Bir kere abone olduktan sonra miih-
endislerin, kiitiiphanecilerin, arastirmacilarin ve
bilimadamlarinin hepsi veritabanina IP ile sinirsiz
erisebilir.

Industry Benchmark for Critically Evaluated Materials Properties Data

Arayiiz araclar

Save - veriyi ileri analizler i¢in kaydet.

Export — Yaziciya gonderme, JPG, PNG, PDF, vb.
gevirme.

Project and Manipulate — veritabani igerigini canli
olarak projelendirme ve galistirma.

Arayiiz araclan

Find — material grubu ve nitelik grubunu gézatma ile;
material adini veya nitelik adin1 arama
ile bulma.

View —1s1 degisimi yada bagka bir bagimsiz
degiskendeki farklilik sonucu
belirlenmis bir nitelikteki etkileri
goriintiileme.

Compare - bir grafikte farkli materyallerin birden
fazla veri egrilerini karsilastirma.

References — her grafik ve “show text” 6zelligindeki
her agiklama i¢in referanslar vardir.

Tam Koleksiyonlar

Arastirma ve uygulamalar icin en eksiksiz paket
sunlar1 igerir:

ASMD - Aerospace Structural Metals Database
HPAD - High Performance Alloys Database

AHAD - Aerospace and High Performance Alloys
Database (combines ASMD and HPAD)

CLTD - Cryogenic and Low Temperatures Database

TPMD - Thermophysical Properties of Matter Data-
base

MPMD - Microelectronics Packaging Materials Data-
base

CINDAS veritabanlar1 alasimlar: verir ve her materyal
i¢in test kosullarini agiklar. Ayni zamanda grafige
yerlestirilmis istenen her materyal icin 6zel kosullar1
da gosterir.

Daha fazla bilgi edinin
https://cindasdata.com/resources

Purdue Technology Center-Aerospace, 1801 Newman Road, Suite 1150, West Lafayette IN 47906-4524 USA

Phone: 765-807-6052 * 765-807-5400 * Fax: 765-807-5291 * www.cindasdata.com

Agustos 2021



Microelectronics Packaging Materials Database'de
(Mikrolektronikler Paketleme Veritabani) arama ve
gozatma

Bilgi Bulma:
Arama: Nitelik ya da matery-

. MPMD [version 8, data updated 2010.4) Start Quer | Hilp
alin adinin tamamini ya da e
bir kismini girin. Browse By: $arch By:

Material Group Material Hame
Gozatma: Nitelik ya da . o
materyali bulmak icin agilir e
meniiyii kullanin. ar ar
Property Group Froperty Mame
The Microelectronics Packaging - &
Materials Database 25 materyal iy
grubunda 1,112 materyali ve 12
nitelik grubunda 424 niteligi
igerir. MPMD (version B, data updated 2010.4) Seart Guer | Hulp
Select Property Group: Mercharical Properfia= - Siress e
(13 proparty graups)
Selact Property Hame:
i
Conressive Lok Yiehl Shess
; e = oy Policy - Terms of Ssrvice
Select: Bagimsiz degiskeni MPMD {version 8, data updated 2010.4) Seart ver | Bl
seciniz.

Select Property Group:  Mecranicel Freparies Siress
(12 property groups)

Select Property Mama:  Hiamal shmas -
(27 properties)

Propetty Range

Bimxial Stress [MPa) -156.37 - 5488.0

Selact an Independent Variable, and then click the Show Graph or Show Text button.

Independent Variable Avimimum Mazimum
o pnnealing Temperature (K) 230.4  152E8.0
2 Film Thickness [micran) 0.04 045
@ Temperaturs (K} 23316 Te9.4
Shw Sisph St Tes|
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Bilgileri Goriintiileme

MPMD kullanicilarin birden
fazla materyalin ayn1 niteligini
tek grafik {izerinde gormesine
olanak saglar.

Adim 1:Materyalleri segin.

Adim 2:Veri Egrileri (Data
Curves) ve Test Kosullarini
(Test Conditions) segin.

Not: Kullanici istedigi zaman
“Show Text"” iizerine tiklayarak
veri noktalari, aciklamalar, refer-
anslar vb.'ni gorebilir.

Sonuclar: Grafik ve Sayisal

MPMD (version &, data updated 2010.4)

Property Group:

Edit Selection
Property: Biaxial Stress (MPa) Crange Unis -
Independent Variable: Temperature (K) Charce Units - Show Ted

Select Materials 7

M. Alumninum Filim

IM2: Copper Fim

Mechanical Properties -

Start Over | Heip

Stress

Select Data Curves/Test Conditions ?

z E C1. [l ke
2. M1 (1,2) C2: fim thicknes:
3 M1(13) G fim thicknes
4 M1 (1, 4) - G4 fim thickness 7
5 M1 (2, 1) - G- (111) Crain, Haafi

on, g
on, heating ~reond eveln
zron, coaling, second cyrie

(Listing 2 materials)

Riaxial Stress vs Temperature

® 24,940 veri egrisi
¢ Renk kodlu veri egrileri

¢ Her grafik igin farkli matery-
allerin bir¢ok egrisi

¢ Her veri noktasinin x vey
degerlerini gormek igin veri
noktasinin tizerinde imleci
bekletin.

¢ Birim gevirme paketi

e Tipik Ingilizce ve ve SI
birimleri

¢ Tipik olarak kullanilan
tiim birimleri degiskenler
igin gosterir.

e Hem X ekseni hem de 'Y
eksinini se¢me olanag:
sunar.
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Materyal Gruplari Nitelik Gruplari
MPMD’de 25 materyal grubunda siniflandirilmig MPMD 424’den fazla niteligi igerir. Bu nitelikler

1,112’den fazla material vardir. MPMD’de materyal ya 13 nitelik grubuna ayrilmigtir. Alternatif olarak,
da nitelik ad1 ile arama yapilabilir. Eger tam ad arama  nitelik isimlerini anahtar kelime olarak arayarak
yapilirken kullanild1 ise arama sonucu kullaniciy: ilgilendiginiz nitelige dogrudan erisebilirsiniz.
dogrudan o materyale gotiiriir. Eger adin bir kismu

ile arama yapildiysa sonuglar en yakin eslesmeleri

gosterir.
| Material Groups Number | | Property Type Number
Adhesives 30 Thermophysical Properties 43
Ceramics - High K Oxides 33 Thermoradiative Properties 11
Ceramics - Nitrides, Silicides, Carbides,... 30 Electrical Properties a4
Ceramics - Others 22 Mechanical Properties - Modulus 52
Ceramics - Oxides 34 Mechanical Properties - Strength 45
Cermets 3 Mechanical Properties - Stress 32
Coating and Unfilled Epoxies 25 Mechanical Properties - Hardness
Composites - Laminates 126 Mechanical Properties - Fatigue
Composites - Laminates (Glass/Epoxy) 74 Mechanical Properties - Creep
Composites - Others >1 Mechanical Properties - Strain, Deformation,
Composites - Thermal Management 46 Strain rate, Area reduction 39
Compounds, Molding 55 Mechanical Properties - Others 45
Elements 33 Optical Properties 20
Encapsulants and Underfill Materials 27 Other Properties 64
Intermetallics, Aluminides 66
Intermetallics, Beryllides 35
Intermetallics, Miscellaneous 50
Intermetallics, Silicides 30
Liquids & Gases 5
Metal Alloys 58
Polymers - Others 23
Polymers - Polyimides 54
Semiconductors & Optical/Sensor Materials 59
Solders - Lead Free 57
Solders - Leaded 41

Uriinlerimize giiveniyoruz

MPMD hizlhdir, verimlidir, siirekli giincellenir ve su anda siirekli artan sayida tiniversite, sirket ve
arastirma kuruluslar1 tarafindan kullanilmaktadir. Demo igin liitfen www.cindasdata.com’u ziyaret edin.
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